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注記
NOTES:
1.材質
 MATERIAL
  ハウジング：液晶ポリマー(LCP)、ナチュラル(白)、ガラス充填、UL94V-0
  HOUSING:LIQUID CRYSTAL POLYMER(LCP),NATURAL(WHITE)
  GLASS FILLED,UL94V-0
  アクチュエータ：ポリフェニレンサルファイド(PPS)、黒色、ガラス充填、
   UL94V-0
  ACTUATOR:POLYPHENYLENE SULFIDE(PPS),BLACK
  GLASS FILLED,UL94V-0
  ターミナル: リン青銅 (t=0.12)
  TERMINAL: PHOS-BRO (t=0.12)
  金具：リン青銅(t=0.12)
  NAIL:PHOS-BRO(t=0.12)
2.めっき仕様
 PLATING
 ターミナル
 TERMINAL
  接点部：金めっき　0.1µm以上
  CONTACT AREA: GOLD 0.1 MICROMETER MINIMUM.
  半田付け部：金めっき 　
  SOLDER TAIL AREA: GOLD 
  下地めっき:ニッケル　1.0µm以上
  UNDER PLATING:NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM.
 金具
 NAIL
  錫めっき　1.0µm以上
  TIN PLATING 1.0 MICROMETER MINIMUM.　
  下地めっき:ニッケル　1.0µm以上
  UNDER PLATING:NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM.
3.平坦度は、0.1ミリ以下とする。
 TAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.

(PITCH)

0.54

(ODD TERMINAL)
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FPC挿入深さ
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適合する金めっきFPC推奨寸法

(PITCH)

FPCについて：
   抜き方向は、導体側から補強板側を推奨致します。
   補強フィルム材質は、ポリイミドを推奨致します。
   接着剤は熱硬化接着剤を推奨します。
   尚、接着剤の接点部への付着は導通不良の原因になりますので、
   染み出しが無い様、お願い致します。　
ABOUT FPC:
   RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION:
     FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFNER FILM SIDE.
   RECOMMENDED MATERIAL:
     STIFFENER FILM : POLYIMIDE
     BONDING AGENT : THERMOSETTING AGENT
   PLEASE PUT APPROPRIATE AMOUNT OF ADHESIVE ON ADHEREND
   BECAUSE THERE IS A POSSIBILITY THAT THE EXTRA ADHESIVE
   CAUSES THE DEFECT IN ELECTRICAL CONTINUITY.
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